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開催期間：2014年4月 9日（水）～11日（金） 

開催会場：東京ビッグサイト（東京都江東区） 

主  催：UBM Canon Japan 合同会社 

後  援：日本医療機器産業連合会、日本の技術をいのちのために委員会 

協  賛：一般社団法人日本医工ものづくりコモンズ 

開催概要：6 回目を迎えるアジア最大の医療機器設計・製造に関する専門展示会とセミナー。今回

は、さらなる出展社増と開催規模拡大を見込み、会期を従来の 2日間から 3日間に拡大。

また、従来はエリア展示であった医療用エレクトロニクス・ICT 技術分野が独立し、専

門展示会「ElectroMED（エレクトロ メド）」として同会場内で併催される。 

主な展示エリア・カテゴリ（予定）： 

○「MEDTEC Japan 2014」 

表面処理／加工、工作機・金属、プラスチック、RP･CAD/CAM、ロボット・オートメーション、

パッケージング、BIOMEDevice（バイオメドデバイス。バイオ機能材料等を展示。）の各エリアを

設置し、関連技術等を展示。 

○「ElectroMED」（併催） 

・「メディカルフォトニクス・イメージングエリア」（画像処理技術、MEMS技術等） 

・「メディカル医療用エレクトロニクスエリア」（通信・ネットワーク機器、各種電子部品等） 

・「メディカルスマートヘルスエリア」（クラウドサービス、インターフェースハードウェア・ソ

フトウェア等） 

・「メディカル測定・検査エリア」（測定／検査機器、センサー類等） 

主なセミナー内容（予定）： 

・医療機器向けマテリアル市場における技術等 

・医療・ヘルスケア分野における次世代スマートヘルスについて 

・国内外の医療機器業界に関する最新市場動向、法規制等 ････ほか 

問い合わせ先：「MEDTEC Japan 事務局」 TEL：03-4360-5664／E-mail：medtecjapan@ubm.com 

公式サイトURL：http://www.medtecjapan.com 
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